B Leiterplatten- und Baugruppenfertigung

Motorsteuerung fur Windkraftanlagen mit HSMtec-Leiterplatte

150 Ampere Dauerstrom
zwischen den IGBTs

Bei der Antriebssteuerung der
Rotorblatter fiir Windenergie-
anlagen setzt Antriebs- und
Windkraftspezialist SSB die
HSMtec-Leiterplatte von
Hausermann ein. Neben den
technologischen Vorteilen
reduziert diese Hochstrom-
leiterplatte, bei dem Kupfer-
profile punktuell in die Leiter-
platte integriert werden,

die Gesamtkosten um mehr
als 13%.

Tanja Reininger*

SSB gilt als flihrender Anbieter von

Antriebs- und Windkrafttechnik.
Das Unternehmen mit Sitz in Salzbergen
entwickelt spezielle Antriebs- und Steue-
rungslésungen sowie Software und
-Visualisierungssysteme flir immer groRe-
re Windenergieanlagen. Der reibungslose
Betrieb von Windenergieanlagen stellt
hohe Anforderungen an die Qualitat und
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Technologie der einzelnen Komponenten
und vor allem die Steuerung. Entschei-
dend, um immer groBere Anlagen zu
realisieren, sind innovative Technologien
auch in der Aufbau- und Verbindungs-
technik. Bei der Antriebssteuerung der
Rotorblatter setzt die SSB-Gruppe die
HSMtec-Leiterplatte ein.

Mittels der etablierten Ultraschallverbin-
dungstechnik von Hausermann lassen
sich grof3e Kupferquerschnitte selektiv an
jenen Stellen in die Leiterplatte integrie-
ren, an welchen die Leistungshalbleiter
platziert sind. Zudem verwendet die pa-
tentierte und qualifizierte Technologie
Standard-FR4-Leiterplattenmaterial.

Die wesentliche Herausforderung bei der
Steuerung von Wechselstrommotoren
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Dickkupfer HSMtec

M Kostenvergleich zwischen HSMtec und
Dickkupfer-Technik

=

Fiir die Motorsteuerung mit
HSMtec wurden in das
Standard-FR4-Material

mit 105 pm Kupfer 4 mm
lange Kupferprofile mit
500 pm Durchmesser
integriert

von SSB war es, 150 A Dauerstrom
zwischen den IGBTs sowie zu den exter-
nen Anschliissen zu transportieren.
Gleichzeitig war eine maximale Erwar-
mung der Leiterplatte um 40° zulassig.

Punktet gegentiber
Stromschiene und Dickkupfer

Der Vergleich mit einer Alternativlosung
mittels Dickkupfer-Technologie (210 um
AuBenlagen, 2 Innenlagen fir Signaltech-
nik) zeigt beim Einsatz von HSMtec einen
Kostenvorteil von 13%. Auch im Vergleich
mit Kupferschienen hat HSMtec die Nase
deutlich vorne. Da Kupferschienen, die
eine Sonderanfertigung gewesen waren,
entfallen, sanken die Kosten fiir Beschaf-

Kostenvergleich (€)

4443 €

0O Zusétzliche Fertigung
[ Stromschiene
W Fce

39,93 €

Stromschienen HSMtec :

M Kostenvergleich zwischen HSMtec und
Stromschienen
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Die HSMtec

Hausermann

Merkmale des HSMtec-Aufbaus sind unter der AuBenlage der
Leiterplatte verlegte Runddrahte und Profile. Die groBen Kupfer-
querschnitte werden an den Stellen in die Leiterplatte integriert,
an denen hohe Strome flieBen und Warme entstent.

Damit lassen sich Hochstrom- und Entwarmungsanforderungen
umsetzen, fiir die bisher Stromschienen, Steckverbindungen
oder Dickkupfer-Technik erforderlich waren; die Fldche in der
gesamten Schaltung lasst sich reduzieren; Leistungs- und
Steuerungselektronik konnen auf einer Leiterplatte unter-
gebracht werden.

Mittels des seit Jahrzehnten etablierten UltraschallschweiBver-
fahrens werden die Runddréhte oder Flachprofile stoffschliissig
mit der Kupferfolie verbunden. Die Ankontaktierung erfolgt auf
die herkommlich geatzte Leiterbildstruktur.

Durch Isolationsschichten (Prepregs) werden die verlegten Kup-
ferelemente zwischen den Kupferlagen eingebettet, stabilisiert
und isoliert. AnschlieBend wird die Leiterplatte mit herkomm-
lichen Verfahren und Materialien weiterverarbeitet.

fung und Montage. Gleichzeitig wurden die empfindlichen Ver
bindungsstellen auf der Leiterplatte reduziert.

.Ein weiteres Entscheidungskriterium zu Gunsten von HSMtec
war die Anforderung, Hochstrom- und Steuerelektronik auf
einer Leiterplatte zu realisieren’, erklart Herr Gro3e-Maestrup,
Entwicklungsingenieur der SSB-Gruppe.

,Daftir bietet die Technologie ideale Voraussetzungen, denn
feinste Strukturen, welche flr die Steuerelektronik notwendig
sind, lassen sich einfach auf der gleichen Lage mit den Hoch-
stromelementen realisieren.” Die Dickkupfertechnologie mit,
210 um hingegen, ldsst feine Leiterstrukturen kaum zu.

Auch der Beschaffungsprozess ist denkbar einfach und unter-
scheidet sich nicht von jenem einer herkdmmlichen Leiterplat-
te. Die Standard-Layoutdaten fiir die Leiterplatte werden ledig-
lich an den Leiterplattenhersteller gesandt. Das Hausermann-
Team unterstiitzt mit Designvorschldgen, Layoutberatung oder
-erstellung fiir Leiterplatten mit Hochstrom- und Entwdrmungs-
anforderungen. Auf der Basis der Erfahrung aus zahlreichen re-
alisierten Projekten werden Strombelastbarkeit und thermische
Widerstande unterschiedlichster Layoutgeometrien berechnet
und simuliert sowie thermografische Messungen durchge-
fihrt. (cm)
Hdusermann Tel. +43(0)2985 21410

Die HSMtec-Leiterplatte bietet nicht nur die Mdglichkeit,
Hochstrom- und Entwdrmungsanforderungen umzusetzen, fir die
bisher Stromschienen oder Dickkupfer-Technik erforderlich waren.
Der Aufbau eignet sich auch als wirtschaftliche Alternative zur
herkémmlichen Starrflex-Leiterplatte fiir einmaliges Biegen an
definierten Stellen — mehr dazu finden Sie tiber InfoClick.

www.elektronikpraxis.de

B Vorteile und Einsatzmdglichkeiten der HSMtec-Leiterplatte
B Die HSMtec-Leiterplatte in einem mobilen HF-Leistungsverstéarker

Infe:Click 294893
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Die groRe Erfahrung und Vorstellungskraft
unserer Ingenieure ist die Garantie fir
innovative und individuelle Losungen.

Kniel macht den Unterschied.

Einsatzbereiche
Sensorik

» Messtechnik
Bildverarbeitung

u.v.a.

Die kompakte Alternative zu Linearreglern
» Exzellente Ausgangsdaten

Optimale Entkopplung zwischen Primar-
und Sekundarseite

Geringe Storemission

» Sicherheit nach EN/IEC 60950 und
EMC gepruft
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